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Ia presente invencidn se refiere a un procedimiento
pera la fabricacién de un condensador de capas, en el que se ex
rollan sobre un tambor con gran didmetro una o varias espiras
de capas de dieléetrico y armaduras, en el que después de cone-
Seguido el nimero de capas necesario se bobinan capas separado-
ras de material sintético sobresalientes a ambos lados de las
capas de dieldetrico, en el que sobre estas capas separadoras
se enrollan nuevamente capas de dieléctrico y armaduras, en el
que asi se disponen unos sobre otros varios condensadores matriz
formando un condensador de partida, en el gue mediante capas
metalizadas se cubren completamente los lados froatales del.poE‘
densador de partida y mediante ello se contactan frontalmente,
¥y en el qué el consumidor de partida se atempera y se divide,é
lo largo de las capas separadoras en distinﬁos.condensadores ng
triz y perpendicularmente a la direccidn de las lémiﬁas en con-
densadores individuales. .

Un procedimiento de este tipo es conocido por la memo-

rie de patente alemana 1 764 54L. En ella las capas separadoras

y tiren al dividirse el condensador de partida, En la produc—
cién én grandes cantidades de tales condensadores ésto signifi-
ca un notable gasto de material y un coste de trabajo no des~—
preciable, . '

EL cometido que fundamenta a la presente invencidn.cog
siste por una parte en aprovechar las ventajas de las capas se-
paradoras sobresalientes, concretamente una sencilla divisidn
de los condensadores matriz también en la zone de las capas
Schoop, y por otra parte en evitar el desperdicio de material.

Este cometido-se solucionz segin la invencidn porgue

las capas separadoras de material sintético se pegan con el con,
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‘necesaria unién, Puede ajustarse una fuerza de adherencia desea-
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densador matriz producido encima, y porque las partes sobresa-
lientes de las capas separadoras se eliminan por esmerilado des-

pués del contactado frontal., Se dd una forma de ejecucidn espe-

cialmente limpia de este procedimiento porque las capas separadg

ras se abrillantan en un lado. En este caso la adhesidn despuds

de atemperado el condensador de partida basta para originar la

da mds alta, recubriéndose o lacandose las capas separadoras con
un material que no origine un pegado con las ldminas contiguas
hasta la atemperacidn.

Ia ventaja de la presente invencidn consiste en que a
congecuencia de que sobresalen las capas separadoras el adhesivo
no entra en contacto con aquellas léminas a las que no debe dé;
pagar. Esto se efectuaria en la zona de los cantos de las 1dmi~
nas separadoras si éstas, como en el estado de la técnica, no
sobresaliesen de las léminas de dieléctrico. Ademds mediante la
eliminacidn por esmerilado de las partes de las capas separado=—
ras sobresalientes y eventualmente pegadas con poca firmeza,lse

garantiza que el pegado se efectue con seguridad hasta la zona

marginal. Esto en esta construccidn importante ya que las capaé'

separadoras que quedan como capas cuoridoras en el condensador
individual no estdn ya unidas con el restante condensador median
te las capas metaiizadas.

El condensador matriz enrollado sobre las capas separa-
doras puede protegerse mecdnicamente del modo en si conocido me-
diante una capa de tapas intermedias que se enrollan primeramen-
te, las cuaies quedan como capas cubridoras en el condensador in
dividual después de la divisidn en condensadores individuales.

Estas capas intermedias no sobresalen convenientemente de las o

pas de dieldctrico, con el fin de que éstas se abarquen por las
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capas SchooP y asi se mantengan independientes de un eventual
pegado adicional por las capas Schoop.

La presente invencidn se aclarz ahora con detalle a ba-
se de una figura. ILa figura muestra un condensador de partida
Se segin lz invencién en vista parcialmente seccionada y partida.

Sobre un tambor 3 se han fabricado condensadores matriz
1, 11 Ios cuales estdn enrollados a partir de ldminas de mate-
rial sintético 7 y 8 metalizadas, desplazadas entre si. Las ar-
maduras 9 y 10 que constan de varias espiras de en cada caso uni
10, metalizacibn estdn contactadas mediante la correspondiente capa
Schoop 4. .

Entre ambos condensadores matriz 1, 11 estén dispugs; '
tas dos espiras de una ldmina separadora, como capas separadopés
5 las cuales se pegaron entre si y con el condensador matriz li
15, situado debajo, mediante capas de laca 2 durante el proceso de
aﬁemporac;6n. La parte sobresaliente de las capas separadoras 5
se eliminé ya por esmerilado en un lado, de manera que las capés
separadoras presentan allf un canto esmerilado 6 que se halla en
la zona del borde exterior de la capa metalizada 4. Ia cap=z de
20, laca 2 adhesiva no puede alcanzar las capas del condensador ma;'
triz 11 que se hallan sobre las capas separadoras 5. Mediante '
ésto estas capas pueden separarse sin mds a lo largo de las ca-
pas separadoras 5.

Descrita suficientemente la naturaleza del invento, asi
25. como la manera de realizarlo en la prdctica, debe hacerse cons-
tar que las disposiciones anteriormente indicadas son suscepti-
bles de modificaeciones de detalle en cuanto no alteren su prin-

cipio fundamental.
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"bobilnan capas separadoras de material sintético sobresalientes

(/terial que no origina un pegado con las ldminas contiguas hasta

REIVINDICACIONES

1.~ Procedimiento para la fabricacidén de condensadorels
de capag, en el que se enrollan sobre un tambor con gran diémg
tro como minimo una espira de capas de dieléctrico y armaduras,

en el que después de conseguido el mimero de capas necesario se

a ambos lados de las capas de dieléctrico, en el que sobre estaf
capas separadoras se enrollan nuevamente capas de dieldetrico
y ermaduras, en el que asi se disponen unos sobre otros varios
condensadores matriz formando un condensador de partida, en el
que mediente capas metalizadas se cubren completamente los la-—
dos frontales del condensador de partida y mediante ello se cenl
tactan los lados frontales del condensador de partida y median-
te ello se contactan frontalmente, y en el que el condensador
de partida se atempera y se divide a lo largo de las capas sepa
radoras en distintos condensadores matriz y perpendicularmente |
a la direccidn de las ldminas en condensadores individuales, ca
racterizado:r porque las capas separadoras de material sinxético‘
se pegan con el condensador matriz acabado de enrollar en cada
cagso, pero no con el condensador matriz que estd por encima, ﬁ
porque las partes sobresalientes de las capas separadoras se ell
minan por esmerilado desyués del contactado frontal.
2.~ Procedimiento segin la reivindicacién 1, caracteri

zado porque las capas separadoras se abrillantan en un lado.

3.~ Procedimiento segin la reivindicacidén 1, caracteri;

zado pordue las capas separadoras se recubren o lacan con un ma

la atemperacidn.

4.~ Procedimiento vpara la fabricacidn de condensadores

de capas, tal y como queda sustancialmente descrito en la pre—



sente Hemoria y en el dibujo adjunto.
Esta Memoria consta de cinco hojas escritas a mdquina
por una sola cara,
Madrid, 16 NOV. 1977
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